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Providing Solutions,
Building your Future

Japan IT Week 秋 2024製品に関して ご興味がございましたら
日本正規代理店である当社あてにご連絡ください

兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社
本社 東京都中央区八丁堀1丁目10-7 TMG八丁堀ビル8階

HP https://kft.kanematsu.co.jp/

こちらのQRコードより直接お問い合わせいただけます

当社HP
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AIAI

Thinker 2022 8

TK-01
TK-01G

( )

「つかむ」を進化させる！対象物の位置と姿勢を非接触のまま把握

『 』は、カメラシステムや一般的な光学式センサーが苦手としていた対象物のピッキングを
可能にするロボットハンド用近接覚センサーです。
透明物や鏡面物はもちろん、野菜のように形状が不揃いな物や柔らかな物も適切に把持できることから、
これまで活用されなかった領域や用途でのロボット導入の可能性が広がります。
また、当製品を搭載したロボットハンドは、計測結果に基づいて指先位置を微調整できるため、ラフな
ティーチングでの運用が可能となります。
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KFT Thinker KFT Thinker



AI

Image Processing ICs
Edge Processor ICs

製品名 

 特長

 超小型
 低消費電力
 近距離での高解像度と高精度
 eYs3D社製深度マッププロセッサeSP876内蔵
 約16mまでの遠距離測距モード対応

 近、中距離での高解像度と高精度
  eYs3D社製深度マッププロセッサeSP876内蔵
 約16mまでの遠距離測距モード対応

 広視野角
 近、中距離での高精度
 カラー検知、出力
防塵防水：IPX3
  eYs3D社製深度マッププロセッサeSP876内蔵
 約16mまでの遠距離測距モード対応

 サイズ
 重量
 センサー入力
 出力
 クロマ出力
 視野角
 深度解像度  640×480 @ 25FPS  1280×920  1280×720 @ 60FPS
 深度の動作範囲
カメラ間ベースライン
 レンズフィルター
 シャッタータイプ  グローバル  ローリング  グローバル

 用途例

 お掃除ロボット等の障害物回避
 ロボットアーム先端の物体認識

 芝刈り機/ドローン
 人物や物体の存在検知
 近距離での移動体検知
 反射物、白色や黒色ケーブルの検知

 自動搬送機、サービスロボット等の障害物回避
 反射物、白色や黒色ケーブルの検知

 自動搬送機、サービスロボット等の障害物回避
 人物や車等の存在検知

 ドローン
 センサー融合での位置特定、地図作成(SLAM)
 距離測位
 高ダイナミックレンジでの動体検知

•
•

•

or
•

•
•
•
•

ステレオ深度カメラ製品 機能比較
超小型 は様々な機器にご利用いただけます。

詳細は当社ホームページをご確認ください
「 ホームページ」〉「取扱メーカー」〉「 」

詳細は当社ホームページをご確認ください
「 ホームページ」〉「取扱メーカー」〉「 」� �



AI Edge 

NVIDIA Jetson Fanless System

x86 Edge AI System

High-End Mainstream

Aetina ( ) NVDIA
(GPGPU) AI

•
ID

•

/

RTSP/ONVIF

USB

HTTP

AI Edge

IronYun

AI ”Vaidio”

Vaidio

• 40

• AI AI

• 30

•

• IP

• VMS/NRS

AI

AI

AIAI

「KFTホームページ」　〉　「事業紹介」　〉　「ソリューション」 「KFTホームページ」　〉　「事業紹介」　〉　「ソリューション」

AIAI
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センサー・カメラ
S e n s o r ,  C a m e r a03

AIによる車番認証
ソリューション

ソリューション概要

✓広範囲な視野角をカバー
✓認識速度の高速化を実現 (注：サーバーの処理速度に依存します)

✓学習機能により、高精度を実現

✓誤判定防止によるクレーム、機会損失の削減
✓フラップ等が必要がなくなり、運営コストを削減
✓運営管理人員の削減

導入例 / 実績

駐車場の入退場時などにAIを活用することで
高さが異なる、横にずれる、斜めになるなど、定位置に収まら
ないナンバープレートでも、高精度かつ迅速に読み取り可能です。

本技術は、屋内外の駐車場や、交差点を走行中の車両にも
適用できます。※1

さらに、お使いのカメラを継続して使用することもできます。※2

※ 1、2ともに、適合条件がございます。

国際展示場 地下駐車場

コスト削減 高速 広角

特徴

導入メリット 国際空港 屋外駐車場

AI

「KFTホームページ」　〉　「事業紹介」　〉　「ソリューション」

AI

�� ��



1280MVCam
1280 x 1024 x 12 µm 
InGaAs Machine Vision / Industrial Camera

MVCam
0.4 SWIR

1280MVCam

0.4-1.7 µm 

75% 1.0-1.6 µm

14-bit ADC

90e- 

50 µs-200 ms 

1000:1 

F C

1280x1024

12µm x 12µm

90fps (1280x1024)

ROI

0.4-2.05 µm

 20%  1.9 mm

14-bit ADC

 275e- 

50 µs-16 ms  

1000:1 

F C

1280x1024

12µm x 12µm

90fps(1280x1024)

ROI

1280BPCam
1280 x 1024 x 12 µm
Extended SWIR Response T2SL Camera 
for Beam Profiling

BPCam  

1280BPCam

KFT Princeton　　KFT Princeton　　�� ��



Tactaxis

Melexis

3D

IC 3D

1

Melexis Induxis®

PCB

Inductive Switch

PCB

Induxis®
MLX92442

KFT MelexisKFT Melexis ����
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通信

BLE AoA 
Solution

Feasycom AoA
(RTLS)

Bluetooth AoA

/

High precision positioning area (accuracy 0.1-0.5m)
Sub-meter positioning area (accuracy 0.5-1.0m)

Single-area 2D positioning

Large area 2D positioning
FSC-BP203

Bluetooth Version Bluetooth Low Energy (BLE ) 5.4

Installation Method Ceiling or side-hanging

Power Supply PoE or DC

Maximum Installation 
Height 10m

Coverage The coverage radius is 2 times of 
the installation height.

Accuracy 0.1m to 1m

Size (cm) 18 × 18 × 3.5

Bluetooth AoA Gateway

Tag 2
Tag 1

Tag 3

12:00

FEASYCOM  Beacon

FSC-BP108BFSC-BP106

Ultra-thin beacon

Chipset: Dialog DA14531
Version: Bluetooth 5.1
Size: 36* 23.2 * 3.6 mm
Power Supply: CR2025
Battery Life: 2 years@1300ms 0dBm
Broadcast Range: Up to 200m (+2.5 dBm)
Waterproof: IP67
Beacon Protocol: iBeacon, Eddystone, AoA
TELEC

Waterproof Beacon

Chipset: Dialog DA14531
Version: Bluetooth 5.1
Size: 37 * 48 * 7.8 mm
Power Supply: CR3032
Battery Life: 6 years@1300ms, 0dBm
Broadcast Range: Up to 400m (+2.5 dBm)
Waterproof: IP67
Beacon Protocol: iBeacon, Eddystone, AoA
TELEC

FSC-BP103C FSC-BP105N

Ultra-thin beacon

Chipset: Dialog DA14531
Version: Bluetooth 5.1
Size: 33.8 *35.8 *7.8 mm
Power Supply: CR2032
Battery Life: 3 years@1300ms, 0dBm
Broadcast Range: Up to 450m (+2.5 dBm)
Waterproof: IP66
Beacon Protocol: iBeacon, Eddystone, AoA
TELEC

NFC Card Beacon

Chipset: Dialog DA14531
Version: Bluetooth 5.1
Size: 85.5 * 54 * 4.2 mm
Power Supply: Li-MnO2 battery
Battery Life: 6 years@1300ms, 0dBm
Broadcast Range: Up to 200m (+2.5 dBm)
Waterproof: IP66
Beacon Protocol: iBeacon, Eddystone, AoA

FSC-BP104D FSC-BP107D

Bracelet Beacon

Chipset : DA14531
Version : Bluetooth 5.1
Size: 44.5 * 39.5 * 9.8 mm
Power Supply : CR3032
Battery Life: 6 years@1300ms, 0dBm
Broadcast Range: Up to 200m (+2.5 dBm)
Waterproof: IP67
Beacon Protocol: iBeacon, Eddystone, AoA

Long Battery Life Beacon

Chipset: Dialog DA14531
Version: Bluetooth 5.1
Size: 86 * 65.7 * 17.2 mm
Power Supply: AAA battery*2(exclude 
battery)
Battery Life: 10 years@1300ms 0dBm
Broadcast Range: Up to 400m (+2.5 dBm)
Waterproof: IP67
Beacon Protocol: iBeacon, Eddystone, AoA
TELEC

USB Beacon

Chipset : FSC1011
Version : Bluetooth 5.2
Size : 32.8 * 16.2 * 8 mm
Power Supply : 5V USB
Broadcast Range: Up to 80m
Beacon Protocol: iBeacon, Eddystone, AoA

Temperature and
Humidity Sensor Beacon

Chipset: Dialog DA14531
Version: Bluetooth 5.1
Size: mm, H:9.3mm
Power Supply: CR3032
Battery Life: 280 days@1300ms 0dBm
Broadcast Range: Up to 400m (+2.5 dBm)
Waterproof: IP66
Beacon Protocol: iBeacon, Eddystone, AoA

FSC-BP121FSC-BP101E

KFT FEASYCOM KFT FEASYCOM ����



5G

KFT

5G

Outdoor Small Cell solutions 

OSS
BBU(CU/DU)

Outdoor 
NR RU

FHM

up to
 8 RUs

PoE/Optical Switch 
with PTP GM

Outdoor 
Small Cell5G Core Server

Small Cell

Integrated Density/Extension Solutions
 

5G

O-RAN

5G

5G

5G

Indoor 
NR RU

(PR1450)

Outdoor 
NR RU

(PR2400)

5G  CPE
(MG54AX)

5G Camera
(Nura 4K)

USB Dongle
(MD100)

MR Glass USB Dongle
(Tributo)

5G Core 5G Core Server

USB Dongle
(AU7100)

5G/LTE Router
(AR7100)

5G (5GC)

5G CPE
(NCQ2200)

5G ODU
(NUQ3000M)

USB Dongle
(NDQ1300)

Indoor 
Small Cell
(SCE2200)

Outdoor 
Small Cell
SCU2050

UDM

5GC-CP

UPF

Druid

Indoor 
NR RU

(PR1400)

通信

「KFTホームページ」　〉　「事業紹介」　〉　「無線通信」 「KFTホームページ」　〉　「事業紹介」　〉　「無線通信」 ����



通信通信

株式会社SIRCは、2015年に設立され、自社で開発
したSIRCデバイスを用いた各種IoTセンサー製品
の販売およびDXソリューションの提供を行って
います。
当社では、SIRC角度センサーユニットをクラウド
サーバーとともにご提供します。

企業概要

製品特徴

■既設のアナログ計器へ取付けるだけ
■アナログメーターの目視確認、手書き入力の自動化
■ Bluetooth Low Energy (BLE) 出力
■電池式で5年間稼働※使用環境に依存します
■センサー読取精度±2％以内
■ RPAでお客様の既存フォーマットへ自動連携
■閾値を超えた場合のアラート機能
＊AC電源駆動が困難な場所での使用時は相談ください

製品紹介
IoT角度センサーユニット

SIRC
クラウド

KFT
サーバー

LTE

KFT
サーバー

センサヘッド

・上位機器
・制御システム
・PC

アラート

KFT
クラウド

Bluetooth

クラウドGW

データロガー

読み取りセンサー、BLE通信ユニット、
クラウドGWからデータロガーまでご提供

構成イメージ

通信ユニット
グラフ化
CSV出力
メール発報
API連携

LAN接続

遠隔監視
ソリューション

IoT角度センサーユニット

当社が提供するスマートファクトリー向けの遠隔無人監視
ソリューションは、人の目の届かない場所にセンサーを
設置することで、人による常時監視業務を削減します。
漏水センサー、人感センサー、パトランプ検知などを取り
揃えており、ご要望に応じてその他のセンサーもご用意
可能です。
ゲートウェイは4G対応のため、Wi-Fiなどの追加工事は不要
です。

特長

✓センサーからゲートウェイ、クラウドサーバーまでワンストップで提供します
✓ BLE対応センサーにより電源を取れない箇所でも長期間利用可能です
✓異常を検知した際に、スマホに通知が可能です
✓ご要望に応じたセンサーをご用意します

概要遠隔無人監視
ソリューション

見えないところを
いつでも、どこでも監視

KFTが遠隔無人監視ソリューションをワンストップでご提供します！

ゲートウェイ

クラウドサーバー

メール通知

BLE

4G

データベース

工場内稼働率検知

人感検知

漏水検知
2024年8月15日 21:34
To：担当者様

A工場のB配管で漏水を
検知しました。
至急現場を確認して
ください。

「KFTホームページ」　〉　「事業紹介」　〉　「ソリューション」「KFTホームページ」　〉　「事業紹介」　〉　「ソリューション」

通信
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500 AP3-MJ NT3

LTE FDD Cat.M1 LTE FDD Cat.M1 LTE FDD Cat.1

V) x3 V / 24V V / 24V 
−40°C to 60°C −20 to +60 °C −20 to +60 °C

118 mm × 65 mm × 28 mm 100mm × 50mm × 25mm 100mm × 50mm × 25mm
FCC, IC, PTCRB, CE, RoHS JATE, TELEC, RoHS JATE, TELEC, RoHS
AT&T, Verizon(AS500-MX) SoftBank NTT docomo

KFT ATrackKFT ATrack

通信
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設計・製造・GX
O D M / E M S ,  G X05

2

2

KFT ATrack ����



ODM EMS KFT

19

TFT EL

OLED

Mini LED

KFT

気

KFTKFT KFTKFT

GX GX 
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GX GX 

Glass-lid, 

CMOS ToF

KFT

1-6
7

TiO₂ 分解システム

持続可能な社会のため

TiO₂ 分解システム

利用例

電子部品

農業ごみ

ＣＦＲＰ

海洋ごみ

処理プロセス

さまざまな処理対象物に合わせて、前工程から後工程まで最適なシステムを提案します。

会社概要

独自技術 有価物を最適に回収する方法の開発・既存プロセスの改善を行い、あらゆる廃棄物の処理過程を
研究し、最先端のクリーンテクノロジーを提供します。

低炭素・循環型経済の実現 金属を含め有価物を環境負荷の少ない方法で回収し、循環型サプライチェーンの
原動力となる低炭素化を実現し、サーキュラーエコノミーへの移行を加速します。

小型設備 大規模な施設だけでなく、小規模な施設での運用も可能にし、廃棄物が収集される場所に直接
システムを導入することができます。これにより、廃棄物の輸送が不要となり、かつ地域間に
おける格差も是正されます。

Clean Tech Japanの有機物分解システムは、加熱した
酸化チタン（TiO2）触媒の極めて高い酸化分解能力を
利用して、プラスチックなどの有機物を分解し、排ガス
工程により無害なガスにして排出するシステムです。

処理前 処理後

CPU分解処理

会社名 Clean Tech Japan株式会社

事業拠点
東京事務所：東京都港区
研究所：神奈川県相模原市

設立 2023年

酸化チタン触媒による
有機物分解技術

詳細は当社ホームページをご確認ください
「KFTホームページ」〉「会社情報」〉「サステナビリティ」KFT

当
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